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摘要(译)

治疗未闭椭圆孔(PFO)的方法和装置一般地包括使用一具有位于其远端处
的治疗装置的导管。在某些实施例中，治疗装置包括一个或多个可缩回
的研磨针，其用来研磨邻近PFO的组织而导致PFO的关闭。在其它的实
施例中，治疗装置包括一能量传输部件，或一个或多个孔，其用来分配
流体而接触和关闭PFO。一示范的方法包括前进一导管装置以将远端定
位在PFO附近，从导管中暴露多个研磨针，前进针通过PFO和/或邻近
PFO的组织，以及相对于PFO缩回针而研磨组织的至少一部分。
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